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【57】申請專利範圍
1.　一種電子設備，能夠在藉由高壓蒸氣滅菌裝置內的水蒸氣進行滅菌處理的醫療現場使
用，該電子設備包括：一框體，該框體具備一正面、以及該正面的相反側的一背面；一

基板，設置在該框體的內部空間內；一電子電路元件，安裝在該基板上；一第一隔熱

層，沿該框體設置；以及一第一散熱機構部，能夠將該第一隔熱層的內側空間的熱量排

出到該框體的外部，該第一散熱機構部具有暴露在該第一隔熱層的內部的一第一吸熱

面、以及位於該第一吸熱面的相反側並暴露在該框體的外部的一第一散熱面。

2.　如請求項 1所述之電子設備，其中，該電子設備還具有：一第二隔熱層，被設置為與該
第一隔熱層分開、並包圍該基板和該電子電路元件，以及一第二散熱機構部，能夠將該

第二隔熱層所包圍的空間的熱量排出到該第一隔熱層和該第二隔熱層之間。

3.　如請求項 2所述之電子設備，其中，該第二散熱機構部具有暴露在該第二隔熱層的內部
的一第二吸熱面、以及位於該第二吸熱面的相反側並暴露在該第二隔熱層的外部的一第

二散熱面。

4.　如請求項 3所述之電子設備，其中，該第一吸熱面與該第二散熱面彼此相對。
5.　一種電子設備，能夠在藉由高壓蒸氣滅菌裝置內的水蒸氣進行滅菌處理的醫療現場使
用，該電子設備包括：一框體，該框體具備一正面、以及該正面的相反側的一背面；一

基板，設置在該框體的一內部空間內；一電子電路元件，安裝在該基板上；以及一第一

隔熱層，沿該框體設置，該框體具備：具有該正面的一正面部；位於該正面部的相反側

的一背面部；藉由一螺絲固定該正面部和該背面部的一支撐部；以及在該框體的周邊部

中該正面部和該背面部被互相連接的一周邊連接部，該第一隔熱層與該框體的內表面側

接觸，該周邊連接部包括：一第一連接部，該正面部與該背面部夾著該第一隔熱層互相

相對；以及一第二連接部，該正面部與該背面部夾著一第一密封材料互相相對，該第二

連接部設置在比該第一連接部更靠該框體的外側，藉由該支撐部中該螺絲的緊固力，在
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該第一連接部中，該正面部和該背面部在夾著該第一隔熱層的狀態下被固定，在該第二

連接部中，該正面部和該背面部在夾著該第一密封材料的狀態下被固定。

6.　如請求項 5所述之電子設備，其中，該電子設備還具有：一第一散熱機構部，能夠將該
第一隔熱層的內側空間的熱量排出到該框體的外部。

7.　如請求項 5或 6所述之電子設備，其中，在該第二連接部中，該正面部的與該第一密封
材料相接觸的面、以及該背面部的與該第一密封材料相接觸的面中的至少一方被實施粗

糙化處理。

8.　如請求項 5或 6所述之電子設備，其中，該第二連接部包括：在與該背面的法線方向平
行的一第一方向上該正面部和該背面部互相相對的一第一相對部；以及在以與該第一方

向正交以外的角度傾斜的一第二方向上該正面部和該背面部互相相對的一第二相對部。

9.　如請求項 5或 6所述之電子設備，其中，該支撐部包括：一第三連接部，該正面部與該
背面部夾著該第一隔熱層互相相對；以及一第四連接部，該正面部與該背面部夾著一第

二密封材料互相相對，該第四連接部設置在比該第三連接部更靠該框體的外側，在該第

三連接部中，藉由該螺絲的緊固力，該正面部和該背面部在夾著該第一隔熱層的狀態下

被固定，在該第四連接部中，藉由該螺絲的緊固力，該正面部和該背面部在夾著該第二

密封材料的狀態下被固定。

10.   如請求項 9所述之電子設備，其中，該支撐部還包括一止動部，該止動部設置在該第三
連接部和該第四連接部之間，控制在與該背面平行的方向上以及該背面的法線方向上的

該正面部和該背面部的位置偏差，該止動部具備互相交叉的兩個以上的表面，在該正面

部和該背面部被固定的狀態下，在該止動部中，該正面部和該背面部在該兩個以上的表

面中的每一個上直接接觸。

11.   如請求項 9所述之電子設備，其中，在該第四連接部中，該正面部的與該第二密封材料
相接觸的面、以及該背面部的與該第二密封材料相接觸的面中的至少一方被實施粗糙化

處理。

12.   如請求項 9所述之電子設備，其中，該支撐部具備該螺絲和該背面部夾著一第三密封材
料而相對的一螺絲密封部，在該螺絲密封部中，該背面部的與該第三密封材料接觸的面

被實施粗糙化處理。

13.   如請求項 5或 6所述之電子設備，其中，該框體具備覆蓋該正面部和該背面部的外側的
表面的一覆蓋膜，至少該周邊連接部的該第一密封材料和該螺絲被該覆蓋膜覆蓋。

14.   如請求項 9所述之電子設備，其中，在該第四連接部中，在該第二密封材料和該螺絲之
間設置一間隔元件，該間隔元件與該正面部和該背面部中的任意一方一體形成並且與另

一方接觸。

15.   如請求項 1所述之電子設備，其中，該第一散熱機構部包含排列有複數個帕耳帖元件的
一帕耳帖元件層。

16.   如請求項 15所述之電子設備，其中，藉由該電子電路元件控制向該帕耳帖元件層的供
電。

17.   如請求項 15所述之電子設備，其中，該帕耳帖元件層設置在該框體的內部。
18.   一種電子設備，能夠在藉由高壓蒸氣滅菌裝置內的水蒸氣進行滅菌處理的醫療現場使

用，該電子設備包括：一框體，該框體具備一正面、以及該正面的相反側的一背面；一

基板，設置在該框體的內部空間內；一電子電路元件，安裝在該基板上；一第一隔熱

層，沿該框體設置；以及一近紅外線遮蔽層，設置在該框體和該第一隔熱層之間並阻礙

近紅外線的侵入，該近紅外線遮蔽層是包含從該框體側依次設置的一近紅外線吸收層和

一近紅外線反射層的層疊膜，該近紅外線吸收層的近紅外線的吸收特性比該框體的近紅
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外線的吸收特性高，該近紅外線反射層的近紅外線的反射率比該框體的近紅外線的反射

率高。

19.   如請求項 18所述之電子設備，其中，該電子設備還具有：一第一散熱機構部，能夠將該
第一隔熱層的內側空間的熱量排出到該框體的外部。

20.   一種電子設備，能夠在藉由高壓蒸氣滅菌裝置內的水蒸氣進行滅菌處理的醫療現場使
用，該電子設備包括：一框體，該框體具備一正面、以及該正面的相反側的一背面；一

基板，設置在該框體的內部空間內；一電子電路元件，安裝在該基板上；一第一隔熱

層，沿該框體設置；以及一顯示部，該顯示部安裝在該框體的一正面部，並具有從該正

面部露出的一顯示面，該顯示部包括具有該顯示面並具有可見光透射性的一透明基板，

該透明基板包括複數個透明樹脂層，以及夾在該複數個透明樹脂層之間並含有複數個二

氧化矽顆粒的二氧化矽薄膜層，該透明樹脂層具有在該高壓蒸氣滅菌裝置的加熱處理溫

度以下不變質的耐熱特性，該二氧化矽薄膜層的隔熱特性比該透明樹脂層的隔熱特性高。

21.   如請求項 20所述之電子設備，其中，該電子設備還具有：一第一散熱機構部，能夠將該
第一隔熱層的內側空間的熱量排出到該框體的外部。

22.   如請求項 20或 21所述之電子設備，其中，該電子設備還具有：一第二隔熱層，被設置
為與該第一隔熱層分開、並包圍該基板和該電子電路元件，以及一第二散熱機構部，能

夠將該第二隔熱層所包圍的空間的熱量排出到該第一隔熱層和該第二隔熱層之間，驅動

該顯示部的電子電路元件設置在該第二隔熱層內。

23.   如請求項 20或 21所述之電子設備，其中，在該框體形成有收納該顯示部的一凹部，該
顯示部嵌入並保持在該框體的該凹部。

圖式簡單說明

圖 1是表示一實施方式的便攜式訊息終端裝置即平板終端的正面的外觀的平面圖。
圖 2是表示圖 1所示的平板終端的背面的外觀的平面圖。
圖 3是沿圖 2的 A-A線的截面圖。
圖 4是表示圖 2所示的框體的背面部和圖 3所示的內側的隔熱層的背面側的部分被取下後的
狀態的平面圖。

圖 5是表示沿圖 4的 B-B線的放大截面中、由螺絲固定的支撐部的結構示例的放大截面圖。
圖 6是圖 3的 A部的放大截面圖。
圖 7是表示針對圖 6的變形例的放大截面圖。
圖 8是圖 5的 B部的放大截面圖。
圖 9是圖 8所示的螺絲的結構的變形例。
圖 10是針對圖 3的變形例的便攜式訊息終端裝置的截面圖。
圖 11是表示圖 3所示的放熱機構部的結構例的放大截面圖。
圖 12是表示在圖 11所示的帕耳帖元件層中以陣列狀排列複數個帕耳帖元件的布局示例的平
面圖。

圖 13是表示針對圖 3的另一變形例的便攜式訊息終端裝置中、框體的周邊結構的一例的放大
截面圖。

圖 14是針對圖 13的變形例。
圖 15是表示圖 11所示的顯示部中、具有顯示面的透明基板的構成例的說明圖。
圖 16是表示針對圖 1的變形例的平面圖。
圖 17是針對圖 3的另一變形例的便攜式訊息終端裝置的截面圖。
圖 18是表示針對圖 3的另一變形例的便攜式訊息終端裝置的截面圖。
圖 19是表示圖 8所示的正面部和背面部的連接部周邊的變形例的放大截面圖。
圖 20是表示針對圖 19的變形例的放大截面圖。
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圖 21是表示針對圖 7的變形例的放大截面圖。
圖 22是表示針對圖 4的變形例的平面圖。
圖 23是作為針對圖 1所示的平板終端的變形例的電子設備即口腔照相機的側面圖。
圖 24是從下表面側觀察圖 23所示的口腔照相機的平面圖。
圖 25是沿圖 24的 C-C線的截面圖。
圖 26是作為圖 18所示的平板終端的變形例的電子設備即聚光燈的側面圖。
圖 27是從下表面側觀察圖 26所示的聚光燈的平面圖。
圖 28是沿圖 27的 D-D線的截面圖。
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